
光学传感器可以将各种波长的光转化为电信号以优化传感器应用。环境、红外线 
(IR) 和紫外线 (UV) 是光学传感器检测的部分例子，可以用它们打造出自动驾驶汽
车、显示屏指纹扫描、安全面部识别和众多其他应用。完全无人驾驶的趋势将推
动汽车中的多种传感器与光源整合，确保将安全性和可靠性放在第一位。高成本
效益的解决方案和小型化封装，以及高质量器件与产品，将助力消费者市场的繁
荣发展。光学传感器的运用也变得愈发普遍。

封装特性
Amkor将光学传感器定义为可被用于将光转化为电信号的检测器。Amkor 亦可提
供SIP 一站式解决方案，将检测器/发射器整合在单一封装中。

随着当今社会科技的进步，我们日益依赖于光学传感器的发展，以对应未
来可靠、高速的传感器应用。

光学传感器
技术解决方案

传感器贴装倾斜度管理

玻璃/滤波器

多层玻璃贴装方法

高精度晶片贴装

BGA

超薄封装能力 – 模塑

焊线/倒装芯片

SIP 功能 – 多晶片

LCP 盖板选项

LGA

层压板/陶瓷基板
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光学传感器封装考虑因素

Amkor Technology 是光学传感器封装技
术的领导者，也是全球最大型的传感器
封装外包提供商之一。

一般要求

 f 清洁度/微粒控制

 f 传感器倾斜/移动管理

 f 特定光学 BOM

消费品市场

 f 封装集成

 f 高成本效益解决方案

 f 微型化

汽车市场

 f 更严密的器件封装保护

 f IATF 16949 认证

 f AEC-Q100 可靠度



访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。
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光学传感器应用
Amkor是全球领先的封装技术专家，此类技术让我们能够以标准化的制程为多样化的应用提供支持。Amkor也是汽车应用领域
排在第一位的OSAT，可利用其经验和完全一站式解决方案为汽车外部和内部感测进一步优化ADAS封装。

市场类别 传感器类型
封装类型

模塑空腔式 BGA/LGA 空腔式 BGA/LGA

生物特征认证
指纹传感器  

3D 深度传感器   

汽车

指纹传感器  

3D 深度传感器  

CMOS 图像传感器  

光学雷达  

人机接口

3D 深度传感器  

环境光传感器  

近距离传感器  

环境

热电堆  

分光仪  

气体传感器  

医疗/健康
心率传感器  

血氧计  

 f 标准化制程和平台
 f 光学封装工具的持续演进
 f 全球化与区域化并重的最终组装和测试服务

Amkor 的价值主张

其他服务
Amkor 在多个不同工厂提供各种封装和板级可靠性测试服务。建模与仿真适用于全部光学传感器封装。
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https://amkor.com/
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